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中文摘要 本发明涉及Al基块状非晶合金制备的技术,具体为一种通过调控熔体温度改善Al基合金非晶形成
能力的方法。本发明采用铜模浇铸的方法,通过在温度高于液相线温度约200～300K对合金熔
体进行处理,有效消除合金熔体中的团簇和高温相,以免它们作为异质形成质点,随后冷却至合金
液相线温度以上50～100K左右,靠近合金的玻璃转变温度,提高合金熔体的冷却速率,抑制低温
相的Fcc-Al的析出,最后使得合金的非晶形成能力得到提高。本发明开发了一种改善Al基块状非
晶合金非晶形成能力的新方法,该方法工艺简便易行且实用有效,可以明显改善Al基合金的非晶
形成能力,极大推进了Al基块状非晶合金的研究和应用。
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